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10 SDO_A DO B8 A BITHIERW.
11 SCLK DI BTNEEA,
12 cs DI FiE., BBFEEN.
13 SDI DI BITHIRRAN.
14 DVDD PWR ¥F 10 BiR,
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CM2273

Dimensions (mm)

Mark
Min Typ Max
A 0.70 0.75 0.80
Al 0 0.02 0.05
b 0.20 0.25 0.30
c 0.20 (REF)
D 2.90 3.00 3.10
D2 1.30 1.40 1.50
e 0.50 (BSC)
E 2.90 3.00 3.10
E2 1.30 1.40 1.50
Nd 1.50 (BSC)
Ne 1.50 (BSC)
L 0.20 0.25 0.30
h 0.20 0.25 0.30
k 0.55 (REF)
ITER
Bs mESEE HE 12523 BENE
CM2273-QFNTR -40°C~125°C QFN16 Reel 5000

Beijing World E To Technology Co., Ltd




	封页
	特征
	应用
	概述
	架构框图

	目录
	管脚配置和功能
	管脚配置
	管脚功能

	封装及订购信息
	封装方式
	产品外形图
	订购信息


